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Lista di controllo

(2) GH-ESB21-TH
Guida di
Istallazione x 1

(1) GH-ESB21-TH
Dispositivo di
raffreddamento x 1

‘ﬁk (3) Lubrificante x 1
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Specifiche

Dimensioni ventilatore: 92 x 92 x 38 mm

Dispersore di calore Dimension: 86 x 123 x 71 mm
Materiali: lamina in alluminio modellato + anima in rame
Controllo velocita’ ventilatore: PWM & Controlla temperatura
Connettore: 4 pin

Voltaggio fornito: 12V

Caratteristiche

e Supporta il dispositivo di raffreddamento Intel BTX tipo | (Supporta Intel BTX & Sistema Micro BTX)
Inserto interno in rame largo 5 cm. Capacita’ di riscaldamento
Completamente compatibile con Intel PWM & Funzioni di riscaldamento controllo del sensore della
temperatura
Fornisce un ambiente piu’ silenzioso & rendimento elevato del dispositivo di raffreddamento

e Installazione facile e rapida
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Corrente assorbita: 1.13Amp (Massimo)
Flusso d'aria: 91.71 CFM (Massimo)
Tipo di cuscinetti: cuscinetto a due sfere
Aspettativa di durata: 70.000 hr

Peso Totale: 1.120 g

Applicazioni: Intel® Pentium® 4 LGA775

Velocita' della ventola
Temperatura dellariain 25°C 25°C 25°C 35°C 35°C
ingresso
Ciclo funzione PWM <20% 50% 100% < 20% 100%
Velocita Ventola (RPM) 900 2350 3500 900 4500
Rumore (dBA) 19 35.2 459 19 51.2
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Precauzioni

I livelli della velocita’ della ventola di raffreddamento sono di solo riferimento. Fare riferimento alla Bios della scheda madre
per verificare l'attuale velocita’ della ventola.

Prima dell'uso, rimuovere lo strato protettivo inferiore del dispositivo di raffreddamento.

Prima dell'installazione, assicurarsi che il computer sia spento e I'alimentazione non collegata.
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CAUTION

Garanzia

<La garanzia non copre i seguenti casi>
Utilizzo improprio o uso diverso da quello di origine.
Uso oltre i limiti standard (es. I'overclocking).
Incapacita di installare il prodotto a causa di incompatibilita con la scheda madre.
Danni al prodotto dovuti ad altre componenti del sistema.
Qualsiasi tipo di modifica al prodotto originale.
Un prodotto difettoso che porta a danneggiare altre componenti del sistema.
Danni causati da disastri naturali (es. terremoti, incendi, inondazioni).
Prodotti con un sigillo di garanzia rimosso, tagliato o illeggibile.
Dato il peso del dispositivo di raffreddamento, si prega di rimuoverlo prima di trasportare o spostare il computer, per prevenire
eventuali danneggiamenti al dispositivo di raffreddamento stesso o problemi durante I'installazione.
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Fig. 1
Applicare uno strato uniforme di colla termica sulla superficie del CPU installata.

Fig. 2
Installare la scheda madre nel telaio. Allineare il dispositivo di raffreddamento GH-ESB21-TH con i fori delle
vite disponetolo sulla scheda madre.

Prima dell'uso, rimuovere lo strato protettivo inferiore del dispositivo di raffreddamento.

CAUTION

Fig. 3
Fissare il dispositivo di raffreddamento con le vititw), Assicurarsi che il dispositivo di raffreddamento sia ben
fissato alla scheda madre e al telaio.

Fig. 4
Per concludere, collegare I'alimentatore del dispositivo di raffreddamento alla ventola della CPU situata sulla
scheda madre.
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(Nota) Le quattro viti possono essere usate seconto lo schema seguente.

Combinazione 1: A+C+D+F oppure Combinazione 2: B+C+E+F
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